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規格變更通知 

RJ 系列薄型功率繼電器 PCB 端子型 端子部的表面處理追加 
 
茲因RJ系列薄型功率繼電器 PCB端子型的端子部追加下記的表面處理，特此通知。 

 

    
實施時期 

2009 年 11 月起陸續實施 

 

 
對象機種 

RJ 系列薄型功率繼電器 PCB 端子型 全機種 

 

 變更內容 

端子部的表面處理追加如下。 

表面處理 變更前  變更後 

端子 鍍錫 
鍍錫 

無鉛焊接處理 

 

由於表面處理進行追加，因此端子部的外型尺寸也有所變更。 

但是，PCB 端子的加工尺寸(Ø1.3 孔)無變更。 

 

外型尺寸 變更前  變更後 

端子寬 1.0mm 1.1mm 

接點端子厚度 0.5mm 0.6mm 

線圈端子厚度 0.3mm 0.4mm 

 

※除上記以外，其他額定、規格、外觀，均無變更。 

 

 其他 
即使新舊製品混用也不會有性能上的問題。 
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